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/// Lutowanie Laserem - “Jetting”

Wykorzystuje wieloosiowg platforme z doktadnym sterowaniem ruchem, wyposazong w precyzyjny
system pozycjonowania CCD, detekcje wysokosci oraz inspekcje punktéw lutowniczych.

Przyjazny dla uzytkownika interfejs oraz konstrukcja zapobiegajgca btedom obstugi sprawiajg, ze
urzadzenie jest tatwe i bezpieczne w uzyciu.

N, Laser N,
T @
Kulka lutownicza -
Dysza <«
Pole lutownicze - . &
Plytka PCB = i i ——— ]
Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Oddzielenie kulki Ochrona azotem Aktywacja lasera  wypchniecie kulki Zakoniczone
Zastosowanie lutowniczej lutowniczej lutowanie

m Tryb offline: manualny zatadunek i roztadunek produktéw, z wczesniejszym pozycjonowaniem elementéw.
Dwustanowiskowa konstrukcja zapewnia wysokg wydajnosc¢ produkcji. Dostepne sg opcjonalne moduty
pomocnicze, np. elektryczne uchwyty obrotowe.

m Tryb inline (linia produkcyjna): Automatyczne zatadunek i roztadunek w ramach linii produkcyjne;.
Mozliwos¢ rozszerzenia o dodatkowe funkcje, takie jak wstepne podgrzewanie czy konfiguracja

wielostanowiskowa.

CCM
Specyfikacja
Model
Zasilanie
Zasilanie Powietrzem
Moc Maksymalna
Maszyna -
Wymiary
Obszar Roboczy
Masa
o Tryb Pozycjonowania
System Wizyjny
Kamera
Zakres Predkosci X/Y/Z
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z
Pomiar Wysokosci Doktadnos¢
Laser Moc

LB100S

220V, 50 Hz / 60 Hz
0.5 Mpa
2500 W

1200 x 1500 x 1750 mm
X:700 Y:800 Z:100(mm) X:400 Y:800 Z:100(mm)

965 kg 625 kg

Wizualne pozycjonowanie wspomagane kamera
5 Mpix
0,1 = 800 mm/s
+0,01 mm

900 x 1310 x 1750 mm

8 pm
75W/100W /150 W/ 300 W
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/// Lutowanie Laserem - “Ball Planting”

Stosowany m.in. do lutowania kulkami cyny uktadéw scalonych, do prac serwisowych, naprawczych itd.
Dostepne sg zaréwno jednoetapowe, jak i wieloetapowe rozwigzania automatyzujace.

Model LSJ100S oferuje nowe podejscie do lutowania w przemysle pétprzewodnikowym -

energia lasera, przesytanego przez swiattowdd, natychmiast roztapia kulki lutownicze jeszcze wewnatrz
dyszy. Pod wptywem wysokiego cisnienia azotu stopione spoiwo jest precyzyjnie nanoszone na punkty
lutownicze, zwiekszajac wydajnosé procesu. System wyposazony jest w zamkniety uktad kontroli w czasie
rzeczywistym, co gwarantuje najwyzszg precyzje i powtarzalnosé procesu.

i
Kulka lutownicza < | ' !
Dysza =
Pole lutownicze « .

Plytka PCB < [ | e

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Oddzielenie kulki Ochrona azotem Aktywacja lasera Aplikacja kulki Zakonczone
lutowniczej lutowniczej lutowanie

Stosowanie

Tryb offline: Manualny zatadunek i roztadunek produktéw, z wczesniejszym pozycjonowaniem elementow.
Dwustanowiskowa konstrukcja zapewnia wysokg wydajnos¢ pracy.
Dostepne sg opcjonalne moduty, takie jak podgrzewanie wstepne czy automatyczne dozowanie topnika.

Uktady scalon? Procesoricrll quunlkaCJa
dla motoryzacji mikrofalowa

Komunikacja 5G
Pétprzewodniki
Specyfikacja
Model LSJ100S

Zasilanie 220V, 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2500 W
Maszyna .
Wymiary 900 x 1310 x 1750 mm
Obszar Roboczy X:400 Y:800 Z:100(mm)
Masa 625 kg
o Tryb Pozycjonowania Wizualne pozycjonowanie wspomagane kamerg
System Wizyjny -
Kamera 5 Mpix
Zakres Predkosci X/Y/Z 0,1 - 800 mm/s
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z +0,01 mm
Pomiar Wysokosci Doktadnos¢ 8 um

Laser Moc 75W/100W /150 W
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/// Lutowanie Drutem Lutowniczym

Automatyczne podawanie drutu lutowniczego z wykorzystaniem lasera do bezkontaktowego nagrzewania.
Trzypunktowy, wspdtosiowy system kontroli: wizyjnej, temperaturowej (w uktadzie zamknigtym) oraz toru
optycznego lasera — zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i wysokg wydajnos¢ procesu.

m W|zualne pozyqonowame oraz monltorowame procesu w cza3|e rzeczyW|stym

Bezkontaktowe lutowanie Zamknlety ukiad kontroll | temperatury : '
bez nadmiernego

obcigzenia cieplnego '/ -/ '/ -/ /

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Podgrzewanie pola  Podawanie drutu Lutowanie Wycofanie drutu Zakonczone
lutowniczego lutowniczego lutowniczego lutowanie
Kontrola Procesu

?\egu\acja mo o, Reg_l_JIa_(_:_ja_m?cy

Wspétosiowe

|
pozycjonowanie
BLLILEN Sterowanie
g

e Kontrola Odczyt
~ Systemu M temperatury

Kamera wspétosiowa
Wejscie lasera

Podajnik drutu lutowniczego
Wspétosiowy czujnik temperatury na podczerwien

Regulacja kata podawania drutu lutowniczego

Odciag oparéw
Wyjscie lasera

___. i iy . — . - l. -
Piny przewlekane

Specyfikacja
LW100 L1005

Zasilanie 220V, 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2500 W
Maszyna -
Wymiary 1200 x 1500 x 1750 mm 900 x 1310 x 1750 mm
Obszar Roboczy X:700 Y:500 Z:100(mm) X:400 Y:500 Z:100(mm)
Masa 935kg 600 kg
System Tryb Pozycjonowania Wizualne pozycjonowanie wspomagane kamerg
Wizyjny Kamera 5 Mpix
Laser Moc 100 W/ 200 W
Srednica drutu lutowniczego 0.2~1.2 mm
Podajnik Kat podawania 90°
drutu T odorard
lutowniczego Modut odcinania drutu 0.5~1.2 mm
Alarm zerwania drutu Tak
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/// Laserowe Lutowanie Pasta

System oparty na module serwonapedéw wieloosiowych, wspétosiowe pozycjonowanie CCD, laser
potprzewodnikowy i sprzezenie zwrotne temperatury w czasie rzeczywistym.

Autorskie oprogramowanie, zamknieta petla kontroli temperatury, szybkie i precyzyjne sterowanie
lutowaniem laserowym o statej mocy.

Do zastosowan produkcyjnych, takze w zautomatyzowanych liniach (inline).

Wizualne pozycjonowanie oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym

Zamkniety uktad kontroli temperatury

Bezkontaktowe lutowanie, . ‘

bez obcigzenia cieplnego % X @3
b . SEEER
[ ] e —e———— ] == =] == |
Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4
Dozowanie pasty Podgrzewanie Lutowanie Zakonczone
lutowniczej laserowe lutowanie

Zastosowanie

m Tryb offline: wstepne pozycjonowanie kamerg, manualny zatadunek i roztadunek komponentéw. Dwie
platformy robocze zapewniajg wysoka wydajnos¢ pracy. Dostepne opcjonalne moduty pomocnicze, np.
elektryczne uchwyty obrotowe.

m Maszyna inline: Praca w zautomatyzowanej linii produkcyjnej, automatyczny zatadunek i roztadunek.
Opcjonalnie dostepne moduty, np. wstepne podgrzewanie, uktad wielostanowiskowy itp.

Modut optyczny

Specyfikacja

czujnik cofania

; -
Kluczyk samochodowy

Model LP100 LP100S
Zasilanie 220V, 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2500 W
Maszyna -
Wymiary 1200 x 1500 x 1750 mm 900 % 1310 x 1750 mm
Obszar Roboczy X:700 Y:500 Z:100(mm) X:400 Y:500 Z:100(mm)
Masa 950 kg 600 kg
System Tryb Pozycjonowania Wizualne pozycjonowanie wspomagane kamera
Wizyjny Kamera 5 Mpix
Temperatura Zakres 100-600 °C
Odciag Przeptyw odciagu 100 m*/h
oparéw Efektywnos¢ filtrac;ji 0.3um, 99.97%
Laser Moc 100 W/ 200 W
Tryb dozowania Reczny / Automatyczny
Past.a Zakres zasysania powietrza 0 ~-20 Kpa
lutownicza
(kartus?) Cisnienie wyptywu 4-cyfrowe

Czas wyptywu

4-cyfrowe
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[// Laserowe Lutowanie Pierscieniami

Modut automatycznego formowania pierscieni lutowniczych - tworzy pierscienie zawierajgce od
1 do 5 zwojéw pod dowolnym katem. Modut lutowania ciggtego - wieloosiowy uktad z

serwomotorami, system sprzezenia zwrotnego temperatury w czasie rzeczywistym, wspotosiowy

system pozycjonowania z kamerg CCD oraz po6tprzewodnikowy laser. Precyzyjny czujnik
podczerwieni odpowiada za doktadny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym.

Bezkontaktowe lutowanie,
bez obcigzenia cieplnego

ﬂ%@@ Pierscien
Pin

I PCB
Krok 1
Natozenie pierscienia
lutowniczego

Zastosowanie

Produkty sg wstepnie mocowane przed lutowaniem; zatadunek i roztadunek odbywa sie manualnie.
Zastosowanie dwoch niezaleznych platform roboczych umozliwia wydajng produkcje. Dostepne opcje
dodatkowe to m.in. elektryczne uchwyty obrotowe oraz modut wstepnego podgrzewania.

Specyfikacja
Model
Zasilanie
Zasilanie Powietrzem
Moc Maksymalna
Maszyna :
Wymiary
Obszar Roboczy
Masa
Zakres Predkosci X/Y/Z
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z
Laser Moc
Obracalne pierscienie
Pierscien Srednica wewnetrzna
Lutowniczy pierscienia

Srednica drutu lutowniczego

A a
e A &

Krok 2 Krok 3 Krok 4
Podgrzewanie Formowanie Zakoriczone
laserowe potaczenia lutowanie

LR100 LR100S
220V, 50 Hz / 60 Hz

0.5 Mpa

2500 W
1200 x 1500 x 1850 mm 1000 x 1310 x 1750 mm
X:700 Y:900 Z:100(mm) X:500 Y:800 Z:100(mm)

980 kg 650 kg
0.1~800 mm/sec
+0.01T mm
100 W /200 W

1-5
0.3-2.0 mm

0.2-1.0 mm
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/// Laserowe Lutowanie Hot-Bar

Wieloosiowy modut z serwomotorami, precyzyjna regulacja temperatury w uktadzie ze
sprzezeniem zwrotnym, wspotosiowy system pozycjonowania z kamerg CCD oraz
pétprzewodnikowy laser lutowniczy. Autorskie oprogramowanie do lutowania umozliwia import
plikdw w réznych formatach oraz monitorowanie procesu lutowania w czasie rzeczywistym.
Szybkie i precyzyjne sterowanie statym zrédtem lasera umozliwia stabilne lutowanie.
Technologia znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji oraz w zautomatyzowanych
liniach produkcyjnych.

Przezroczysta gtowica  _ | ‘
FPC .
Plytka PCB | sum— —
e [ I I ==l

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Zatadunek Kontakt bez Skanowanie Lutowanie Zakornczone
nacisku laserowe laserowe lutowanie

Zastosowanie

Produkty sg wstepnie zmontowane, a ich zatadunek i roztadunek odbywa sie manualnie. Zastosowanie dwéch
niezaleznych platform roboczych zapewnia wysoka wydajnos$¢ produkciji.
Dostepne opcje dodatkowe obejmujg m.in. automatyczne uchwyty dociskowe oraz wysokoprecyzyjny modut

Ze sprzezeniem zwrotnym.
E =
2] H

| e
“—

oseogyczny

Specyfikacja
Mokl | th0 | lHos

Zasilanie 220V, 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2500 W
Maszyna -
Wymiary 1200 x 1500 x 1750 mm 900 x 1310 x 1750 mm
Obszar Roboczy X:700 Y:500 Z:100(mm) X:400 Y:500 Z:100(mm)
Masa 750 kg 600 kg
Zakres Predkosci X/Y/Z 0.1~800 mm/sec
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z +0.07 mm

Laser Moc 100 W /200 W
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/// Laserowe klejenie adhezyjne

Technologia wykorzystuje wigzke lasera jako zrodto ciepta do aktywacji specjalnego kleju, ktory
taczy ze sobg dwa lub wiecej komponentow w procesie produkcji urzadzen elektronicznych.

Gtowica dociskowa

Szkto « .
Tusz < — Glass Glass Glass Glass Glass

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Zatadunek Docisk elementow Wstepne Klejenie laserowe Zakorczone
podgrzewanie lutowanie
laserem

Zastosowanie

Produkty sg wstepnie zmontowane, a ich zatadunek i roztadunek odbywa sie recznie. Dwa niezalezne

stanowiska robocze umozliwiajg wysokowydajna produkcje.
Dostepne sg opcjonalne konfiguracje, takie jak automatyczne uchwyty dociskowe oraz wysokoprecyzyjny

modut ze sprzezeniem zwrotnym.

O 0O N

Specyfikacja

Zasilanie 220V 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2500 W
Maszyna Wymiary 1200 x 1500 x 1750 mm
Obszar Roboczy X:700 Y:500 Z:100(mm)
Masa 750 kg
Zakres Predkosci X/Y/Z 0.1~800 mm/sec
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z 10.02 mm
Laser Moc 30W

|
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[// Lutowanie metali laserem

Precyzyjne lutowanie z wykorzystaniem wysokoenergetycznej i skupionej wigzki lasera jako
zrédta ciepta. Platforma lutownicza oparta na inteligentnym, wieloosiowym systemie ruchu oraz
galwanometrze, zintegrowana z wysokoprecyzyjnym modutem pozycjonowania CCD.

Przyjazny interfejs uzytkownika i konstrukcja zapobiegajgca btedom obstugi oraz zapewniaja

tatwa i bezpieczng eksploatacje.

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Montaz Lutowanie Zakoniczone
lutowanie

Zastosowanie

i

"J ”
b " =
Potgczenie do Apple Potgczenie USB-C Ptytka w przycisku Blachy ze stali
do telefonu nierdzewnej

Specyfikacja

LSW100 LSW100S
Zasilanie 220V, 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2500 W
Maszyna .
Wymiary 1200 x 1500 x 1750 mm 900 x 1310 x 1750 mm
Obszar Roboczy X:700 Y:500 Z:100(mm) X:400 Y:500 Z:100(mm)
Masa 750 kg 600 kg
Zakres Predkosci X/Y/Z 0.1~800 mm/sec
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z +0.07 mm

Laser Moc 100 W /200 W
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/// Laserowe usuwanie powlok

Laser swiattowodowy, kierowany przez system szybkiego skanowania galwanometrem,
precyzyjnie naswietla powierzchnie warstwy ztota w celu jej usuniecia.

Technologia cechuje sie wysoka sprawnosciag konwersiji elektrooptycznej, jakoscig wigzki
laserowej, niezawodnoscig oraz kompaktowa budowg urzadzenia.

Laser Laser
I\};roi 1. Krok 3 Krok 4
ontaz Laserowe usuwanie ztota Zakoriczenie procesu

Zastosowanie

LALE

Uradzanialtniczs Ziczewysoie; [ Piike PCBpolaya
czestotliwosci zlotem

Specyfikacja
vl | LSOT00 (Customized

Zasilanie 220V 50Hz / 60Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Maszyna Moc Maksymalna 2500 W
Zakres ruchu modutu skanujgcego X:200 Y:200 Z:200(mm)
Masa 750 kg
o Tryb pozycjonowania Wizualne pozycjonowanie
Wizja Kamera 5 megapikseli
Zakres Predkosci X/Y/Z 0.1~800 mm/sec
Pozycjonowanie Doktadnos¢ X/Y/Z +0.07 mm
Laser Moc 75W /100 W
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/// Lutowanie tworzyw sztucznych laserem

Technologia wykorzystuje wigzke lasera jako zrodto ciepta do stopienia i potgczenia powierzchni
stykowych elementéw z tworzyw sztucznych — zaréwno tego samego, jak i réznych typow
materiatow. Autorskie oprogramowanie do lutowania umozliwia import plikow w réznych
formatach oraz monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym, zapewniajgc precyzyjng kontrole

parametréw pracy lasera. Technologia znajduje szerokie zastosowanie w réznych aplikacjach,
rowniez w produkcji liniowe;.

Gtowica mocujgca <— @
Materiat penetrujacy: ; -.
wysoka penetracja laserowa L
vateitpochianiieey: < ([N e

niska penetracja lasera

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Zatadunek Docisk Szybkie Lutowanie Zakorniczenie
elementéw skanowanie procesu

laserowe i

Zastosowanie ogrzewanie

Produkty sg wstepnie mocowane, a ich zatadunek i roztadunek odbywa sie manualnie. Dwa niezalezne

stanowiska robocze umozliwiajg wydajng produkcje. Dostepne sg opcjonalne moduty pomocnicze, takie jak
elektryczne uchwyty obrotowe i inne.

Siuchanke WS Woudoway radar

Specyfikacja
_ wel [ Lewio LPW100S

Zasilanie 220V 50 Hz / 60 Hz
Zasilanie Powietrzem 0.5 Mpa
Moc Maksymalna 2000 W
Maszyna -
Wymiary 1200 x 1500 x 1750 mm 900 x 1310 x 1750 mm
Obszar roboczy X:600 Y:500 Z:100(mm) X:400 Y:500 Z:100(mm)
Masa 750 kg 600 kg
o Tryb pozycjonowania Wizualne pozycjonowanie
Wizja Kamera 5 megapikseli
Temperatura Zakres 100-600°C

Laser Moc 30W/200W
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